DEUTSCHE NORM Dezember 2002

Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen DIN

Teil 4-111: Steckverbinder fur gedruckte Schaltungen mit bewerteter Qualitat —

Bauartspezifikation fiir indirekte Hochstromsteckverbindermodule mit Voreilung
fur gedruckte Schaltungen und Rickplatten im Raster 2,5 mm nach IEC 60917-1 EN 61 076-4-1 1 1
(IEC 61076-4-111:2002) Deutsche Fassung EN 61076-4-111:2002

ICS 31.220.10

Connectors for electronic equipment —

Part 4-111: Printed board connectors with assessed quality — Detail specification
for two-part power connector modules, for printed boards and backplanes having
early mating features, and having a basic grid of 2,5 mm in accordance with

IEC 60917-1 (IEC 61076-4-111:2002); German version EN 61076-4-111:2002

Connecteurs pour équipements électroniques —

Partie 4-111: Connecteurs pour cartes imprimées sous assurance de la qualité —
Spécification particuliére pour modules de connecteur de puissance a deux
parties, pour cartes imprimées et panneaux arriére ayant les premiéeres
caractéristiques de couplage et une grille au pas de 2,5 mm conformément a la
CEI 60917-1 (CEI 61076-4-111:2002); Version allemande EN 61076-4-111:2002

Die Europaische Norm EN 61076-4-111:2002 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Beginn der Giltigkeit
Die EN 61076-4-111 wurde am 2002-03-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 651 ,Steckverbinder* der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war veroffentlicht als E DIN IEC 48B/744/CD:1999-02.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 48B ,,Connectors® erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2004 unverandert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.

Fortsetzung Seite 2
und 38 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC bernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geandert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
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EUROPAISCHE NORM EN 61076-4-111

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2002

ICS 31.220.10
Deutsche Fassung
Steckverbinder fur elektronische Einrichtungen
Teil 4-111: Steckverbinder fur gedruckte Schaltungen mit bewerteter Qualitat
Bauartspezifikation fur indirekte Hochstromsteckverbindermodule mit Voreilung
fur gedruckte Schaltungen und Rickplatten im Raster 2,5 mm nach IEC 60917-1
(IEC 61076-4-111:2002)

Connectors for electronic equipment — Connecteurs pour équipements électroniques —
Part 4-111: Printed board connectors with Partie 4-111: Connecteurs pour cartes imprimées
assessed quality — Detail specification for two-part sous assurance de la qualité — Spécification
power connector modules, for printed boards and particuliere pour modules de connecteur de
backplanes having early mating features, and puissance a deux parties, pour cartes imprimées et
having a basic grid of 2,5 mm in accordance with panneaux arriére ayant les premieres
IEC 60917-1 caractéristiques de couplage et une grille au pas
(IEC 61076-4-111:2002) de 2,5 mm conformément a la CEl 60917-1

(CEI61076-4-111:2002)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2002-03-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
der Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten
Konigreich.

CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briissel

© 2002 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem verfahreldOCUMenNts

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. ument Sharina Hub
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 48B/1123/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 61076-4-111, ausgearbeitet von
dem SC 48B ,Connectors” des IEC TC 48 ,Electromechanical components and mechanical structures for
electronic equipment®, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am
2002-03-01 als EN 61076-4-111 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veréffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung dbernommen werden
muss (dop):  2002-12-01

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die

der EN entgegenstehen, zurlickgezogen werden

missen (dow):  2005-03-01
Anhange, die als ,normativ“ bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ und ist Anhang A informativ.
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61076-4-111:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Ab-
anderung als Europaische Norm angenommen.
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IEC SC 48B — Steckverbinder
Spezifikation zu beziehen von:

IEC Central Office oder der Adresse auf dem
Deckblatt

IEC 61076-4-111
QC 480301XX0012

ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE MIT
BEWERTETER QUALITAT

BAUARTSPEZIFIKATION nach IEC 61076-1:1995

Vordruck fir Bauartspezifikation
Nummer

IEC 61076-4-001

\,m,‘
AR S
TR

A‘A\"ﬂ'
A

A

L
N
Y STy S,

Modularer indirekter Hochstromsteckverbinder fir
gedruckte Schaltungen und Riickplatten im Raster
2,5 mm entsprechend IEC 60917-1.

Modularer indirekter Hochstromsteckverbinder mit
15 mm Einbauteilung und mit in Héhenrichtung
anreihbaren Multimoduln n x 25 mm,
(mitn=1und 2)

Weiblicher Steckverbinder zum Einpressen auf die
Ruckplatte.

Mannlicher Steckverbinder zum Einpressen auf die
Leiterplatte.

Anforderungsstufen (PL): 1, 2

Qualitatsbewertungsstufe: B, G

Angaben zur Verfugbarkeit von Bauelementen, die nach dieser Spezifikation qualifiziert wurden, sind in der
Liste der qualifizierten Bauelemente gegeben.
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1 Allgemeine Informationen

Diese Spezifikation umfasst modulare indirekte Hochstromsteckverbinder fir gedruckte Schaltungen und
Ruckplatten im Raster 2,5 mm. Die Module sind n x 25 mm lang, wobei n = 1 und n = 2. Der erforderliche
Einbauraum auf der Leiterplatte betragt mindestens 15 mm. Der normale Hochstromkontakt hat gegeniiber
dem in IEC 61076-4-100 festgelegten voreilenden Signalkontakt eine voreilende Funktion. Der Steck-
verbinder ist nicht zum Stecken und Ziehen unter schwerer Belastung vorgesehen.

Alle Mal3e in dieser Spezifikation sind in mm angegeben.

1.1  Empfohlenes Montageverfahren

Der freie Leiterplattensteckverbinder ist mit elastischen Einpresskontakten versehen. Die Montage des freien
Leiterplattensteckverbinders erfolgt durch Einpresszapfen. Die Anschlisse des freien Leiterplattensteck-
verbinders passen in die Locher der Leiterplatten nach IEC 60352-5, die in einem Raster von 2,5 mm
angeordnet sind. Jeder Kontakt hat finf Einpresszonen.

Der feste Leiterplattensteckverbinder ist mit elastischen Einpresskontakten versehen. Die Montage des
festen Leiterplattensteckverbinders erfolgt durch Einpresszapfen. Die Anschlisse des festen Leiterplatten-
steckverbinder passen in die Lécher der Leiterplatten nach IEC 60352-5, die in einem Raster von 2,5 mm
angeordnet sind. Jeder Kontakt hat finf Einpresszonen. Es ist darauf zu achten, dass die finf Anschlisse
untereinander durch Bahnen, adaquat dem Stromfluss auf der Rulckplatte, verbunden sind, da mdglicher-
weise bei Konstruktionen mit Mehrfachanschliissen keine internen Verbindungen innerhalb des Steck-
verbinders vorhanden sind.

Zum Einpressen sollte das vom Steckverbinderhersteller empfohlene Werkzeug verwendet werden.

Anhang A ist ein Leitfaden fir die Anwendung dieser Steckverbinder in mechanischen Bauweisen nach
IEC 60917-1.

1.1.1  Anzahl der Kontakte

Bauform A B
Anzahl der Kontakte 7 17

1.2 Kennwerte und Eigenschaften

Bemessungsspannung: 500 V¢ fur Verschmutzungsgrad 1 (nach IEC 60664-1, Tabelle 4)
100 V5 fur Verschmutzungsgrad 2 (nach IEC 60664-1, Tabelle 4)
Steh-StoRspannung: 2 kV fir Verschmutzungsgrad 1 und 2 (nach IEC 60664-1, Tabelle 2)
Strombelastbarkeit: 15Abei 70 °C
Isolationswiderstand: 10" MQ
Klimatische Klassen: PL1: 55/125/56
PL2: 55/125/21
Leiterplatte: Lochdurchmesser: metallisiertes Loch 0,94 mm bis 1,09 mm nach
IEC 60352-5.
Leiterplattendicke: min. 1,4 mm
Ruckplatte: Lochdurchmesser: metallisiertes Loch 0,94 mm bis 1,09 mm nach
IEC 60352-5.
Rickplattendicke: min. 1,4 mm
Kontaktabstand: 2,5mm
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1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen gelten spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nicht. Anwender dieser Internationalen Norm werden jedoch gebeten,
die Moglichkeit zu prifen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen
Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen
normativen Dokuments. Mitglieder von ISO und IEC fiihren Verzeichnisse der giiltigen Internationalen
Normen.

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance.
IEC 60326-3:1991, Printed boards — Part 3: Design and use of printed boards.

IEC 60352-5:1995, Solderless connections — Part 5: Solderless press-in connections — General requirements,
test methods and practical guidance.

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes.
IEC 60512 (all parts), Connectors for electronic equipment — Tests and measurements.

IEC 60512-1-100:2001, Connectors for electronic equipment — Tests and measurements — Part 1-100:
General — Applicable publications.

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests.

IEC 60917-1:1998, Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment
practices — Part 2: Generic standard.

IEC 60917-2-2:1994, Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment
practices — Part 2: Sectional specification — Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment
practice — Section 2: Detail specification — Dimensions for subracks, chassis, backplanes, front panels and
plug-in units.

IEC 61076-1:1995, Connectors with assessed quality for use in d.c., low frequency analogue and in digital
high speed data applications — Part 1: Generic specification.

IEC 61076-4:1995, Connectors with assessed quality for use in d.c., low frequency analogue and in digital
high speed data applications — Part 4: Sectional specification — Printed board connectors.

IEC 61076-4-001:1996, Connectors with assessed quality, for use in d.c., low-frequency analogue and in
digital high-speed data application — Part 4: Printed board connectors — Section 001: Blank detail
specification.

IEC 61076-4-100:2001, Connectors for electronic equipment — Part 4-100: Printed board connectors with
assessed quality — Detail specification for two-part connector modules having a grid of 2,5 mm, for printed
boards and backplanes.

IEC 61076-4-102:1997, Connectors with assessed quality for use in d.c., low frequency analogue and in
digital high speed data applications — Part 4: Printed board connectors — Section 102: Detail specification for
two-part single-pole connectors, for multiple uses on plug-in units, with pre-centring, coding and early mating
features, having a metric grid in accordance with IEC 60917.

ISO 1302:1992, Technical drawings — Method of indicating surface texture.

1.4 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Steckverbinders und seiner Verpackung ist in Ubereinstimmung mit 2.6 der
IEC 61076-4 vorzunehmen.
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1.5 IEC-Typbezeichnung
Definitionen siehe 2.1, Kennzeichnung von Bauformen und Ausfiihrungen siehe 2.2.
L steht fur Buchstabe, N steht fur Ziffer.

Steckverbinder sind nach folgendem System zu bezeichnen.
Beispiel fiir Steckverbinder:

Ein mannlicher Steckverbinder der Bauform A, 90° abgewinkelte 3,5 mm Einpressanschlisse, voll bestlickt,
mit voreilenden Kontakten in der ersten und letzten Position, mit Kontakten aus Silber oder Silberlegierung,
der die Anforderungsstufe 2 und die Qualitdtsbewertungsstufe B erflllt, wird wie folgt bezeichnet:
IEC 61076-4-111-A07M3-3P12B.

IEC 61076-4-111 -l L NN L N -I N LN N L

Buchstabe zur Kennzeichnung

Nummer der o
der Qualitatsbewertungsstufe

Bauartspezifikation

B Qualitatsbewertungsstufe B
G Qualtiatsbewertungsstufe G

Buchstabe zur Kenn- A
zeichnung der Bauform B Ziffer zur Kennzeichnung
nach Tabelle 1 der Anforderungsstufe

1 Anforderungsstufe 1

2 Anforderungsstufe 2
Anzahl der Kontakte Bauform 07 9
nach Tabelle 1 Bauform 17

Ziffer zur Kennzeichnung der

o Anschlusslange und -form
Buchstabe zur Kenn- mannlich M
zeichnung der Kontakte weiblich F 1 max. 3,5 mm, 90° abgewinkelt
2 max. 4,5 mm, gerade

Buchstabe zur Kennzeichnung

Buchstabe zur Kennzeichnung der Kontaktanordnung der Anschlussausfahrung

voll besttickt, normale Kontakte 1 P Einpress

mittlerer Kontakt voreilend,

restliche Kontakte normal *9 Ziffer zur Kennzeichnung der Kontaktoberflache

N

erster und letzter Kontakt voreilend, Gold/Goldlegierung
restliche Kontakte normal *3 2 Palladium/Palladiumlegierung
3 Silber/Silberlegierung

die drei mittleren Kontakte voreilend,
restliche Kontakte normal *4

* nur mannliche Kontakte

1.6 Bestellangaben

Fir die Bestellung von Steckverbindern nach dieser Bauartspezifikation ist die in 1.5 beschriebene IEC-Typ-
bezeichnung zu verwenden.
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2 Technische Informationen

2.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Teils der IEC 61076 gelten die folgenden Begriffe.

Kontaktbereich
der Bereich vom kleinsten bis zum gréften Abstand zwischen den Referenzflachen des festen und des freien
Leiterplattensteckverbinders, in dem der festgelegte Durchgangswiderstand eingehalten werden muss

Kontaktebene
umfasst alle innerhalb der erforderlichen Grenzen flir eine zuverlassige Reihenfolge in der Kontaktgabe
gleichzeitig kontaktierenden bzw. unterbrechenden Kontakte

erster zuverlassiger Kontaktpunkt
Punkt auf der Kontaktfeder, ab dem der vorgeschriebene Durchgangswiderstand mit dem eindringenden
mannlichen Kontakt eingehalten wird

voreilender Kontakt
Kontakt oder Gruppe von Kontakten, der (die) vor den normalen Kontakten kontaktiert (kontaktieren) und
nach den normalen Kontakten unterbricht (unterbrechen)

2.2 Ubersicht der Bauformen und Ausfiihrung

Tabelle 1 — Bauformen

Bauform A B
Hohe der Bauform 25 mm 50 mm
Anzahl der Kontakte 7 17

2.3 Anwendungshinweise

2.3.1 Komplette Steckverbinder (Paare)
Basierend auf dem Multimodul von 25 mm darf der Steckverbinder mit Steckverbindern nach

IEC 61076-4-100 beliebig verwendet werden. Die Anordnung der freien Leiterplattensteckverbinder entspricht
der Anordnung der festen Leiterplattensteckverbinder.

2.3.2 Feste Leiterplattensteckverbinder
Der feste Leiterplattensteckverbinder ist in die Rickplatte einzupressen. Die Kontakte haben elastische Ein-

pressanschliisse. Das Gehduse hat zwei Kunststoffzapfen, die die Positionierung und mechanische Befesti-
gung sicherstellen.

2.3.3 Freie Leiterplattensteckverbinder
Der freie Leiterplattensteckverbinder ist in die Leiterplatte einzupressen. Die Kontakte haben elastische Ein-

pressanschliisse. Das Gehaduse hat vier Kunststoffzapfen, die die Positionierung und mechanische Befesti-
gung sicherstellen.

2.4 Kontaktanordnungen

Kontaktanordnungen nach 1.5.
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